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F I C H E  T E C H N I Q U E

Buse à air chaud BGA 20×20mm
- Hakko N51-19

Réf. article HK-N51-19 Fabricant Hakko EAN 4962615047534

 
Buse à air chaud BGA spécialisée avec ouverture de 20×20mm pour les
stations de reprise à air chaud Hakko FR-810 et FR-810B. Conçue pour le
chauffage précis des composants à matrice de billes (BGA) lors des
opérations de soudage et de dessoudage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.0099 kg

DESCRIPTION

APERÇU

La Hakko N51-19 est une buse à air chaud de précision conçue spécialement pour la reprise des
composants BGA (Ball Grid Array). Avec son ouverture de 20×20mm, cette buse offre une
distribution de chaleur ciblée et uniforme, idéale pour le soudage et le dessoudage des boîtiers à
matrice de billes à pas fin sur les circuits imprimés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conception de buse optimisée pour le BGA avec ouverture de 20×20mm
Compatible avec les stations de reprise à air chaud FR-810 et FR-810B
Concentration précise de la chaleur pour des profils thermiques maîtrisés
Construction durable pour des cycles de reprise répétés
Installation et retrait faciles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de buse Buse à air chaud BGA

Dimension de l'ouverture 20×20mm

Stations compatibles Hakko FR-810, FR-810B
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Pays d'origine Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la reprise et la réparation des composants BGA sur les cartes de circuits imprimés,
notamment les microprocesseurs, les modules de mémoire et autres boîtiers à matrice de billes à
pas fin, dans les ateliers de fabrication et de réparation électronique.


